
 

日期:2017-05-10  

 

 

全球半導體行業自去年下半年開始復甦，市場需求增長強勁，除此前推薦過

的 ASM PACIFIC（0522）外，內地規模最大、技術最先進的集成電路晶片製造

企業中芯國際（0981）專注於成熟工藝技術，並致力擴大 28納米（nm）先進製

程的產能，料可滿足更多市場需求，帶動收入增長。

 

全球半導體行業自去年下半年開始復甦，市場需求增。 

 

 

 隨着物聯網、自動駕駛和人工智能產業的發展，市場對半導體的需求重新恢

復，尤其是亞洲地區的增長十分明顯，其中中國去年集成電路產業銷售額按年

增長 20.1%。中芯的產品主要銷往中港，顯然受惠此股浪潮，去年營業額錄得

29.14億美元，按年升 30.31%；純利 3.77 億美元，按年升 48.62%。  

 

 



按照產品不同技術類別，成熟工藝技術仍為銷售主力，包括 90nm、0.13微米

（µm）、0.18µm和 0.35µm，4種規格的產品銷售額佔比 55%，預計未來通訊和

計算機行業對成熟工藝產品的需求可以穩定增長。去年 2月，集團開始涉足

28nm先進製程產品的製造，為內地首家，並為總銷售額作出貢獻。28nm市場的

龍頭是台積電，但鑒於目前該細分市場供不應求，作為國內唯一的製造商，中

芯料可獲取更多市場份額。  

 

此外，集團去年收購意大利積體電路晶圓代工廠 LFoundry 70%股權，目前該

工廠的利用率逾 80%，相信在汽車智能化和電動化趨勢下，車用晶片需求將會

增加，並為集團貢獻更多收入增長。管理層表示，蘋果於下半年推出新型號產

品，預料將會帶動晶片行業增長，故對今年行業的走勢持樂觀態度。  

 

中國屬於芯片消費大國，但其自主供給的芯片數量不到需求的 10%，芯片涉

及信息安全，故國家願意攜政府基金，大規模扶植半導體行業發展，去年上半

年國家集成電路基金即向中芯北方注資 6.36 億美元，因此看好中芯的長遠發

展。  
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